!

i

JNISTERIO DE IMDUSTRIA ¥ ERERGH !
Registro dc la Propiedad Industrial ‘ ES 1)f MUMERS @ Al
Conc 715 1 Registio de ecuerdo ® “ci"?g-e%‘t"cm“

con ‘o5 o s que figuran cala pre- @] Fecua ok prese

seate doscripoion y segln el cons 26-Beptiembre~1978{"
tenido de la Memorla adjunta. -

- _5 B, 979
ESPARA FATENTE DE VINVEI\EEEON

!
|
i

@ PRIORIDALES:

@NUMERO “] @ BAIS
77/10555 \ P8~9~77 Holanda
I |

@F!CHA DE FPUBLICIDAD

@cx_Aschch INTERNAGIONAL,

FATENTE DE LA QUL ES DI’ MIARIR

@T'TULD BE LA INVENCION

"UR DISFOSITIVO PARA FABRICAR PORTADORIS DE INFORMACION A PARTIR DE
UN M/ATERIAL TIRMOFLASTICOM

@ AOLICITANYC (8)

N.V. PHILIPS'GLOZLLAMPENPABRIEKEN (PHF 8895 Spain-HK/IS) | -

DOMICILIO DElL BOLICITANTE

29~Tmmasineel, Tindhoven, Holanda

@ INVENTOR tES)

Andries Nijnheer

@ TITULAR (ES)

@ REPRESENTANTE

DCN FERNANDO DE ELZABURU MARQUEZ (P.~69.577)

UNE A+4  MOD. 3106
-~

UTILICESE COMO PRIMERA PAGINA DE LA MEMORIA

HCS/.

POOR
QUALITY



O P

10

20

25

30
2411¢

, |

~ Ts invencién se refiere a un dicpositivo pera fo-

bricar portadoreu de jnfor%3016n a partir de un material
‘termopléstico, calentdndosc una estanna deL&“aa portadora
definiormacién y prenséndose subsiguientenente conira el
material termopldstico.

l Un método rara cons e"ulr esto ze¢ conoce dor la ne

do con este método conocido, se calienta la estampa o ma-
triz fuera del \dispositivo de prenszado, se transfiere sub

I

siguigntemente 21 dispositivo de premsade y sc prensa lucy
la matriz contra el cubstrato termonldsiico con una placa
enfriada. Bl objeto de este método es asepurar que el con~
tenido de calor de la matriz sea excctaments suficiente ta
ra hacer al substrato superficialmente plistico, de mahcra
oue puede dotarse con la informacidér, despuds de lo cuel ex
posible un enfriamiento rdpide. Aci, e intenta obiener un
- corto tiempo de ciclo, Una deaventaja do este mét s0do cono-
cido es que es comparativamenie complejo y gque el contenida
de calor, la pérdida de calor durante la tranzferencia y
el flujo de calor a las placas de enfriamiento no pueden
controlarse Pdcilmente.

En la DT-Cs 1504 037 se deccribe un nmétodo lige-
remente menos complejo, pero tanbién cn este cemo resultiae
dificil mantener las condicioncs bajo control.

En esta memoria, se describe un nétodo de Iabri-
car portadores de informacidn que pucde realizarce de una
mancra sencilla y oue proporciona un corto tienmpo de ciclo.

El método en cuestidn consiste en llevar primera-

‘mente la matriz a contacto con una suverficie calentada y

!
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prensar subsiruientenente contra el material termoplastico
por medio dc presidn neundtica.

De acuerdo con ¢l métode, la matriz se lleva pri-

neranente a una tenperatura especifica por contacto con ung

superficie auc tiene dicha temveratura.
FA conFcnlao de calor se conoce entonces con exag

tmtud. Subsisuientemente, sc vrensa la matlriz contra el

subsirato. ©l calor almacenado en la matriz puede controla&

se ashora fécilmente de manera guc sélo la superficie del

substrato alcanza inicialmente una temperatura que es SUDE
rior a un valor critico, después de lo cual el calor 3
dispersa rdépidemente en el substrato y el conjunto sc cn-
frfa lo suficiente para cer retirado de la prenca. |

La invencidn se refiere, por tante, a un disposi-
tivo para llevar a cabo ecte método, cuyo dispositivo com
prende un blogue inferior en el que puede estar soportado
un substrato. De acuerdo con la invencidn, un blogue supg
rior, que puede zer calentado, estd estacionariamente dig
puesto por encima de dicho blogue inferior & entre el blo-
que inferior y el blogue superior hay dispuesta una matriz
gue ¢u movible entre los dos blogues, mientrac que hay aig
nas previstos medlos para presionar altérnadamentevla no.-
triz contra el blogue superior y contra el cubstrato en cl
blogue inferior.

De acuerdo con otra realizacibn, el bloaue supe-
rior ectéd provicto de una pluralidad de aberiuras que sor
alternadamente conectadles a una tuberia de extraccidn de

aire y de suninistro de aire. La matriz puede estar libre-

mente flotante entre los dos blogues o, de acuerdo con otrg
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realizacidn, le mebriz puede estar conectnda al blogue su-
verior de vna maners hermética, por ejemplo con ayuda de un

fvelle o anilles obburadores.

do réferencia al dibujo.
S figura 1 es una vista en scecidn transversal
esquendtica de wn dispositivo para prensar portadores de
informacidn. |

Les figuras 2 y 3 muesiran esqueméticemente otras
‘dos realizaciones del dispositive de la figura 1.

In la :I:“iguré, 1 el ntmero de referencis 1 se refie-
re a wm blogue i::ii‘erior en el que estéd colocads wr substra~
t0 2 de wn material termopléstico. Por encima del 'b;Loque in
ferior, wa blogue superior, que puede ser caleniado de wa

manera no mostrada, estéd estacionarismente montado en otra

| A
- seccibn 4 a través de un fuelle 6 a fin de esegurar la her-
netizacidn, '

En el blogue de estampa 3 estin formadas una plu-

~ralidad de aberturas T que son alternadancuie conectables

a wa tuberia de aspiracidn de vaclo 10 ¥ a wa duberfa de
presibén 11 a través de vilwvvlas 8 y 9.
El funcionaniento es el siguiente: se mueve laz ma-~

trie delgada 5 conbra el blogue calenbado 3 mediante el va~

- cfo originado en la cémara 13 2l ser abierta la vélvula 8

y se lleva asi a la misma temperatura que la del blogue.

Subsiguientemente, se cierra la vélvula 8 y se abre la vAl-
vula 9 de manera gue la matriz es empujada contra el subs-
trato £ric 2 situsdo debajo de ells por la presibn neumdbi-

),

ca. Durante esta operacidn, la matriz caliente 5 estd asi

Se describird la invencidn con méis detalle hacien- |

seccibn 4 del dispositivo. Una matriz 5 esté coneclada a la
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aislado del blogue superior caliente 3 por medio de una
~capa de aire. Debido al bajo coeficiente de penebracién del
calor del substralio la temperatura superficial del substra-
to es instsﬁténcamente en esencis igual a la tenmperatura
inicial degla meiriz, Los surcos de informacidn de la matriz
pueden éer‘entonces fécilnente reproducidos por el substra—
to. La temperatura superficial y la tvemperabura de la ma~
triz disminovyen entonces répidamente a causa de que el caw
lor se dicpersa er el substrato., La capa superficial se so~
lidifica wlonces otra ves y el portador de informacidn aca

bado puede reltirarse del dispositivo. In este dispositivo

séleo la mebtriz gube y baja. La carrera reguerida puede ser

entonces pequelie, por ejemplo del orden de 1 mm. Pﬁgde ob-

tenerse w tiempo total de ciclo de wos segundos. La figu~

ra 2 mnuestra cdmo on lugar de la sucpensidn de la matriz 5
con ayuda del fuclle es albernativamente posible montar la
matriz 5 entre dos enillos obturadores elésticos 14, 15, In-
cluzo es posible montar la matriz libremente entre los dos N
bloques, de maners que la matriz se mueva entonces como wa

vélvula flotante y sea llevada wa vez contra el blogue su-

perioxr poxr el vaclo y prenseda otra vez contra el substrato
por la precsidn neundtica,

i Ia figura 3 muestra wna realizacién en la que la
natriz 5 es movida contra wn anillo flexible 17 por un va-
cfo que es mentenido on una cémara snular 16, cuyo anillo
cstd conectado al otro miembro 4 de la construccidn. Ademés,
wn enillo obturador 18 estd interpuesto entre el blogue in~
ferior 1 y el miembro 4 de la constpuccidn. El anille W1ti-

mamente mencionado hace posible que se forme w vaclo entre

la matriz y el subslirato antes de que se prense la matriz
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sobre el substralbo 2 por medio de presidn neuvmdtics,

mera que se impide wna oclusidn de aire. In esta realiza-

cifn, el miembro 4 deherd ser capaz de ejecubar wnm pequefio
{
' : . . oo . .
desplazamiento en direccidn vertical, a fin dc hacer posi-
o
ble .que el substrato sea hecho avenzar a y retrocedido des—

de el dispositivo,

de ma-
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perior de una menera hermética.
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RETVIUDICACIONES

Los puntos de invéncidn propia y nueva que se
pr%scntan para que cean obieto de esta solicitud de Patentc
de!Invencién en Egpafia, por YEINIE aﬁds, son los que Se red
cogen en las réivindicaciones siguientes:

| a,- Un dispositivo para fabricar portadores dd
informacidn a partir de un material termopléstico, calentan
dose una matriz vortadora de informacidn y prenaéndoqe sub
siguientemente contra el material termoplédstico, cuyo dis~
positivo comprende un bleque inferior gque puecde soportar
un substrato de un material termoplédstico, caracterizado
porgue un bloque superior, que puede scr calentado, estd
estacionariamente dispuesto por cncima del bloque inferior
y porque eantre el blogue inferior y ¢l blogue superior hay
dispuesta una matriz que es movible con relacidn a los dos
bloques, mientras que hay adends previstos medios para re
slonar alternadamcnte la matriz contra el blogue superior
y contra el substrato en el bloque inferior.

28,- Un dispositivo segin la reivindicacibn 18|
caracterizado porque en el blogue superior hay formadas
una pluralidad de eberturas que son alternadamente conecta
bles 2 una tuberia de extracecién de aire y de suminisiro .
de airc. .

38,- Un dispositivo sepin la reivindicacidn 28}

caracterizado porque la matriz estd conectada al blogue s1

42,- Un dispositivo para fabricar portadores de¢
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log fines gue se han especificado.
Esta Ilemoria consta de
médguina por una sola cara.
" Hadrid,
A,

llojn niim. 7

—informacidn a partir de un material bermonlistico.

Tal y como se ha descrito en la lMemoria gue an-

%

te%éde,/representado en loa dibujos gue se acompaiian y con!

sietejhojas escrites a

Farnontio de Elzaburu
Por Poder,

_.==;:?::Ei_"”“"-\
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